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湖南8228贴片支架厂

生成日期: 2025-10-25

5050贴片是一种电子元件，尺寸为5mm*5mm*1.6mm，光强可以达到5500-6000MCD（纯白光，暖光的
稍微小一点），工作电压和普通的led一样，只需要3.2-3.4V，电流也一样，为60MA。5050led的封装尺
寸：5mm*5mm*1.6mm，光强可以达到5500-6000MCD（纯白光，暖光的稍微小一点）。他的工作电压和普
通的led一样，只需要3.2-3.4V，电流也是一样60MA。由于5050贴片led的体积比较小，做工比较精细，所以手
工焊接不大方便，但是不是说不能焊接，其焊接温度要控制在250度内，否则会烫坏较贵的5050贴片led。由
于5050贴片led参数决定了他必定是款受人喜爱的led，所以他常被用在G端民用节能灯，汽车仪表板，led灯带，
手机背光及按键，仪器仪表背光及要求小体积LED之产品，LED背光、开关及标志的平面背光，来电显示、闪光
灯、汽车、音响、户内显示屏、照明灯具市场！SMD贴片支架的主要用途。湖南8228贴片支架厂

SMDLED类产品的发展.大家可能对SMDLED特别熟悉，主要D1个就是LED3528产品，这是几乎所有的
封装厂都做过的一种产品。随着照明和电视背光的产品这种应用场合的出现，有5630的出现；为了提升产品的
散热又有SMD3014。SMD3014产品主要是在底部的支架有更好的散热特性。在2012年左右，3528产品通过支
架的改良，形成了SMD的2835器件。目前由于材料特性的耐温越来越高，并且LED芯片技术的提升越来越高，
单颗器件的功率和光效都有大幅提升。5050产品，包含7070产品会有一个更大功率的提升。同时ORASMS5产
品可以做到5瓦—8瓦，CREE7070比较高可以做到15瓦。通过这些的产品的演变我们可以看得出来，在SMD类
的产品上面功率会越来越大，并且其他辅助材料的技术开发会越来越强。随着辅助材料的技术在提升，LED封装
器件的整体性能也在提升。湖南8228贴片支架厂杰科精密：LED贴片支架使用注意事项。

LED贴片支架灯的基本结构是一块电致发光的半导体材料芯片，用底胶固化到支架上，然后用银线或金线
连接芯片和电路板，然后四周用封装胶密封，起到保护内部芯线的作用，安装外壳。现有LED灯为提升亮度，
对支架、芯片、底胶、封装胶、荧光粉进行优化后，想继续提升产品亮度，则会遇到瓶颈。因此，现有技术还
有待于改进和发展。技术实现要素：鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种提升LED灯亮度的
方法与LED灯，旨在解决现有技术无法继续提升产品亮度的问题。本发明的技术方案如下：一种提升LED灯亮
度的方法，其中，包括步骤：在LED灯的封装过程中，在含荧光粉的胶水中加入2-3％的增亮剂，充分搅拌并脱
泡、点粉后，得到LED灯成品，以重量百分比计。

5050灯珠支架多为双杯或者三杯支架，能够实现5050RGB方案、5050RGBW和5050RGBWW方案；尽
管5050RGBW灯珠和5050RGBWW灯珠具有低压驱动，环保节能，散射角度大等优点，但是由于5050灯珠支
架只有两个杯或者三个杯，设计搭配方案有限，所制造的LED灯珠存在覆盖色温段差、可控色温窄以及色域不
广的缺陷。因而现有技术还有待改进和提高。技术实现要素：鉴于上述现有技术的不足之处，本实用新型的目
的在于提供一种灯珠支架和LED灯具，通过在传统的5050灯珠支架上增加碗杯的数目，使得灯珠支架可设置多
种不同色温的LED芯片，并可对每个碗杯的LED芯片进行单独的控制，进而有效地扩大了LED灯珠的显色的色
域，提高了LED灯珠可控色温的范围。SMD贴片支架的主要型号。

LED贴片支架包括一金属基底、绝缘支架杯、金属电极，所述支架杯设置在金属基底上，所述金属电极内
嵌在支架杯的侧壁上并向杯体内延伸一焊接部，所述金属电极通过支架杯与金属基底隔离。金属基底同时起到
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导热及导电的作用，能将热量快速的传导至外界进行散热，具有结构简单、导热、散热效果好灯特点。LED芯片
通过封装在LED支架上形成LED灯珠，再通过LED灯珠装配在不同的LED灯上。在LED封装领域，为了提
高LED灯珠的功率，常见的方法是增加LED芯片的数量，但随着数量的增加，LED芯片产生的热量成倍的增加，
其LED支架的散热是关键，尤其是在原本小功率的LED支架上增加LED芯片的数量。ed显示屏支架搭建的几种
方法。湖南8228贴片支架厂

红铜贴片支架的应用领域。湖南8228贴片支架厂

LED封装器件的发展史.LED发光二极管从1962年研发生产以及应用至今已经半个世纪多，LED越来越多的投
入到各个领域中，它节能环保的优势，被时代认可并一直沿用，接下来我们了解下LED封装器件的发展史。按
照LED封装器件具体的应用场合进行区分，可分为4大类：背光、显示、照明、装饰。有哪些LED封装器件可以
用在背光的场合？我们比较熟悉的，Z开始是在手机背光下所使用的DisplayLED，包含我们现在目前主要使用
的SMD类的LED器件是用在电视背光上，或者在一些其他的背光场合利用。还有一个目前火热的解决方
案，CSP在背光领域的应用也得到了认可。在显示类的产品应用上主要是SMD类的RGB产品，还有一些直插
的Display直插产品。这类应用主要关注的是在颜色的集中性和多彩颜色的使用。照明类产品主要是一些功率
型器件，功率器件里面有Highpower类，还有SMD类的一些中的功率和大功率的产品。这类器件目前主要在
照明产品使用较多。随着照明产品的模组化，可能有更多的模组化的产品逐渐推广。装饰类应用主要也是一些
区分颜色的，主要是单色的。有Display，还有SMD类，同时还包含一些柔性的小型模组。湖南8228贴片支架厂

江门市杰科五金塑料有限公司位于潮连街坦边振兴工业区B9厂房。公司业务分为支架，贴片支架，LED贴
片支架，精密五金或注塑代加工等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司从事
五金、工具多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。
杰科精密立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。


